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12月３日（金）13:00～15:30
ＷＥＢ開催（Webex）

日時

第1６回

活動
報告

申込
案内

」

「積層セラミックコンデンサ IEC(JIS)/EIA温度特性品についての
検討」 受動部品標準化WG及びIEC TC40国内委員会

「技術トレンドの要求に応じた規格作り」
コネクタG及びIEC SC48B国内委員会

低圧サージ防護G及びIEC SC37A/B国内委員会

「低圧サージ防護デバイス（SPD）のIEC規格の再編及び
電源用サージアイソレーショントランス（SIT）について」

「受動部品の新バルク包装形態についての検討」

実装部品包装標準化専門委員会

「IEC 62024-1,『ナノヘンリーインダクタのＳパラメータ測定の
標準化・・・ 最先端の測定手法への誘導』」

IEC TC51国内委員会


